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Abstract (en)
The fourdrinier section (10) of a papermaking machine, for the prodn. of a multi-layer fibre web, has a double fourdrinier section (20) to form the

second layer which is before the point (42) where the two layers are brought together, in the direction (14) of blanket (12) travel. The second layer on
the first fourdrinier (22) is brought into the junction section (42) at an angle (44) against the blanket (12) < 90 degrees . Also claimed is an operation
where the second layer is formed in a zone in front of the layer junction point (42). The second layer is brought by the first fourdrinier (22) to the layer

junction point (42) at an angle (44) < 90 degrees to the blanket (12).

Abstract (de)
Es werden eine Siebpartie (9) sowie ein Verfahren zum Formen einer mehrlagigen Faserstoffbahn vorgeschlagen. Die Siebpartie (9) weist ein
Band (12) auf, auf dem eine erste Faserstofflage gebildet wird. In einer Doppelsiebpartie (20) mit einem ersten und einem zweiten Sieb (22,
24) wird eine zweite Faserstofflage geformt. Die erste und die zweite Faserstofflage werden unter Bildung der mehrlagigen Faserstoffbahn
in einem Zusammenfiihrungsabschnitt (42) zusammengefihrt. Die Doppelsiebpartie (20) ist in Laufrichtung (14) des Bandes (12) vor dem

Zusammenfihrungsabschnitt (42) angeordnet und die zweite Faserstofflage lauft auf dem ersten Sieb (22) in den Zusammenfihrungsabschnitt (42)

unter einem Winkel gegenuber dem Band (12) ein, der kleiner ist als 90°. <IMAGE>
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